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5.1.4. Modelo de pequeña señal de un transistor NPN . . . . . . . . . . . . . . 96
5.1.5. Transistores frecuentes que utilizar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

5.2. MOSFET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
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11.7. High Side con medidas adicionales de protección por sobrecorriente . . . . 251
11.8. Control de un MOSFET Low Side con medidas de protección por

sobrecorriente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
11.9. Control IGBT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

11.9.1. Control de bujı́as con IGBT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
11.10. Cálculo de potencia en drivers integrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
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12.5. Convección y radiación térmica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
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17.3.8. Aplicaciones prácticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436
17.3.9. Carga de condensador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
17.3.10. Sobretensión en el apagado debido a un circuito R L C . . . . . . . . 442
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